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UltraSonic Machining (USM) は、セラミック、ガラス、および
硬質材料の加工に適した機械加工技術です。工具が、マイクロ
レンジの振幅を持つ超音波周波数で振動します。工具先端の振動
がより良い表面仕上げをもたらし、加工時間を節約し、工具寿命を
延ばします。超音波加工ツールにより、効果的なパフォーマンスを
得ることが出来ます。
レーザー計測技術を備えたMarpossのML75Pスペシャル
エディションは、超音波加工ツールの振動振幅と周波数の計測
を可能に出来る、刃先を管理し続けるための確実なソリュー
ションです。 ML75Pスペシャルエディションは、数百ミリ秒で
数千の振動ツールチップのサンプルを収集でき、新開発の
ML4USMソフトウェアと共に、信号検出ツールの振動の振幅と
周波数を取得して解析し、結果を搭載機のCNCへ転送します。 
CNCで実行される専用の測定サイクルは、USMテクノロジーを
最も効果的に使用するために必要な最適化された計測動作を
自動的に実行します。
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